附件：

因公出国（境）信息公示
	组 团 单 位
	桂林电子科技大学

	团长姓名和职务
	陈洋，机电工程学院教授

	出 访 国 家
	新加坡

	出 访 时 间
	2026.6.29-2026.7.03
	人数
	1
	天数
	5

	境外邀请单位
及单位简介
	ICILSM国际会议是由国际冲击力学界旗舰期刊《国际冲击工程》（IJIE）杂志发起的冲击力学和结构材料动态行为领域前沿会议。ICILSM一直以促进世界各地的学者、工程师及专业人士在该领域的交流与合作为目的，共同交流探讨最新的研究成果以及未来发展方向。该会议每两年举办一次。

	出访主要目的
	参加ICILSM2026国际会议

	经费金额、来源及财政审核情况
	本次出访预算3万元人民币，从科研项目中支出。

	出访途经城市
	新加坡

	团组成员情况
	姓  名
	单位、职务（职称）

	
	陈洋
	机电工程学院教师，教授

	日  
程
安
排
	第一天
	出发：由海口出发，抵达新加坡

	
	第二天
	上午：会议签到
下午：参加会议中的分论坛学术报告

	
	第三天
	上午：参加学术会议大会报告
下午：参加会议中的分论坛学术报告

	
	第四天
	上午：参加学术会议大会报告
下午：参加会议中的分论坛学术报告

	
	第五天
	新加坡出发，返回海口



